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公司简介

公司历史
成立于1934年，铟泰公司以18世纪铟的发现而起家。我们丰富且光辉的历史可从金属提纯科技先锋开始，
历数到外太空中零重力状态下的提纯工艺。一路走来，我们开发了独特的产品来满足客户的发展需要并帮
助其达到目标。我们自豪于这些努力带来的无数奖项和认可，但我们更为自己的成果将改变未来而骄傲。

提高最终产品可靠性的高级封装材料
电子封装材料：通过提供全线高级封装材料以及现代表面贴装（SMT）和传统通孔生产工艺的专业知识，
铟泰公司提供前沿科技和材料来解决当下和未来电子装配中的挑战。作为全球公认的在研发、产品性能、 
技术服务和工艺优化方面的领导者，铟泰公司是大多数国际领先电子产品制造商的合作伙伴。 

半导体封装材料：半导体产业设备功能增加的需求促进了电子科技的发展，这从方方面面改变着我们的生
活。50多年以来，铟泰公司与半导体企业及其封装客户、设备合作伙伴、行业协会和联盟等精诚协作来满足
行业在不断发展的半导体封装市场中对半导体级材料和应用数据的需求，并因此成为了国际市场中的佼佼
者。

工程焊料与合金：我们制造和包装具有独特形状和物理特性的产品的出色能力，帮助我们的客户不断超越
自我，持续增强其产品性能。通过提高电气性能、增强热导性能（金属导热界面材料）和极大地加强连
接性（Solder Fortification®），我们促进着行业进步。我们大量投入在新颖包装和装配工艺的研发项目
中，并因此突破了传统材料供应商的角色，成为了众多客户高度信赖的合作伙伴。铟泰公司还提供 
纳米科技产品，如用于纳米焊接（NanoBonding®）的NanoFoil®。此产品被用于PCB、热导和溅射靶材
绑定等应用。

金属及化合物：铟泰公司是世界领先的商业级和高纯度铟金属的供应商。从矿石开采到产品包
装，我们为铟、锗、镓及其化合物的加工过程设立了严格的标准。因为我们世界级的产品稳
定性、质量、可靠性和性能，众多客户指定使用铟泰公司的材料。

铟泰公司是全球领先的材料精炼商、熔炼商、制造商和供应商，服务于全球
电子、半导体、薄膜和热管理市场。其产品包括焊锡制品和助焊剂等焊接材
料、硬钎焊、导热界面材料、溅射靶材、铟镓锗锡等金属和无机化合物，以
及NanoFoil®（纳米材料）。铟泰公司成立于1934年，在中国、 德国、印度、
马来西亚、新加坡、韩国、英国和美国均设有技术支持机构和工厂。
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终极目标
您的成功：通过优化设计和应用以及提供先进材料，来提高我们客户的产能和利润。

我们成功的基石
• 卓越的产品质量和性能
• 专业的技术和客户服务

• 尖端材料的研发
• 覆盖广泛的产品线

• 最低的总体成本
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所有铟泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
铟泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

有关详情: www.indiumchina.cn
联系我们的工程师: china@indium.com


